（SB3B）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	8.其他1）翘曲度
	20231218
	印制电路板加工技术标准V1.4

	共用部分
	1-11
	20231212
	502508SB3B(502508)代码的补充要求王道荣2023-12-11顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1-8
	
	

	预审部分
	1-4
	
	

	FPC部分
	1-6
	
	

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1）要求加快捷全套标记（包括周期,默认周期格式为YYWW,如果制板说明中的周期格式与此格式矛盾，请EQ确认），不允许加无铅标记。

所有标记必须优先加在单元板内，若单PCS内无位置全部添加全套标记,请按括号内(周期、UL号码、阻燃等级、UL具体型号、制造商LOGO)的先后顺序进行添加，添加的位置可以是分散的；若板内确认无法添加的信息请添加在工艺边上。

2）对于多款PCB拼在同一块单板的设计，需要分别在每块PCB上添加我司全套标记和周期。

3）SET拼板位置号添加：多连片(≥2拼)排版且板内有添加空间的型号(无空间提出确认),必须与我司标记添加在一起，若标记在工艺边上，号码加在标记的同一层（出现阴阳拼版时,需要保持添加在相同位置），号码的字体为阿拉伯数字1,2,3数字依次递增，字体大小和周期大小一致（提供拼版号和周期的位置图给生产以便生产根据拼版号的大小设置周期字体大小），添加顺序从左到右每单元板进行添加（如下图例9拼和6拼的情况）。（若拼板号加在底面设计时注意先镜像资料再按要求添加，保证产品检验时保持从左到右的顺序）
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2. 板材、叠层：
板厚公差：当客户没有要求时，板厚≤1mm的公差按+/-0.1mm控制，板厚＞1mm的公差按+/-10%控制    

3. 钻孔：
顾客无要求时，孔径公差：PTH：+/-3mil；NPTH:+/-2mil；板内槽公差 ±0.125mm；
4. 线路、表面工艺：
1） 板边焊盘全部按不露铜制作，允许焊盘被削，内外层采用极限削铜；
2） 过孔焊环和隔离环除正常补偿外不允许特别加大，过孔焊环不足时可以适当的不补偿或缩孔
3） 内层负片层相同时直接按文件制作，但走线层相同时，需与顾客确认；
4） 成品SMT焊盘尺寸公差：+0.08/-0.05mm；对于焊盘尺寸≤0.25MM时,公差为：+/-0.025mm(技术中心评审:补偿值必须足够,根据基铜及正负片工艺，按下表补偿方式补偿,不允许少补偿)
	流程
	底铜厚度（通孔）
	SMT补偿值

	正片
	0.33OZ
	1.8mil

	
	0.5 OZ
	2.5mil

	负片
	0.33OZ
	2.3mil

	
	0.5 OZ
	2.8mil


5） 顾客要求阻抗公差小于+/-10%时，需严格按照顾客的要求进行控制，难以控制的公差先提出评审；要求外层基铜0.5OZ且外层间距不足时可按0.33OZ基铜，但完成铜厚需按1OZ；当预审没有指示完成铜厚时，使用0.33OZ的基铜CAM需备注完成铜厚1OZ；

6） 表面工艺：
A） 无铅喷锡： 锡层厚度≥2.5微米；

B） 化学沉金： 镍：3--6微米，金：0.05--0.1微米(对于沉金板：工程CAM在ERP字符工序备注：“不允许金面字符渗油印迹”，沉金板不允许字符上焊盘(包括大金面)。金面上的字符无法移动时，被削导致的模糊需要确认；
C） 镀硬金：   镍：3--6微米，金：0.25--0.75微米；

D） OSP:       膜厚：0.25--0.4微米；

E） 镍钯金：金厚3—6微米，钯厚0.05-0.15微米，金厚0.05-0.1微米

       F) 顾客不接受金手指有残留引线，若存在有残留引线，必须与顾客确认。

5. 过孔工艺：

①除焊接、测试孔外，成品孔径要求在0.3mm（包括）以下的所有导通VIA做阻焊塞孔处理，阻焊塞孔要求如下：

双面塞孔：双面盖油时须塞孔，不允许露铜且孔口油墨高度不可超过板面50微米
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大铜面上单面塞孔：即过孔一面在大铜面阻焊开窗内、另一面盖油时需要塞孔，塞孔面孔不允许露铜且孔口油墨高度不可超过板面50微米，开窗面不允许有绿油帽
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热沉焊盘上单面塞孔：即过孔一面在SMT阻焊开窗内、另一面盖油设计，塞孔面孔不允许露铜且孔口油墨高度不可超过板面50微米，开窗面不允许有绿油帽
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器件焊盘上单面塞孔：即过孔一面在器件阻焊开窗内、另一面盖油设计，塞孔面孔不允许露铜且孔口油墨高度不可超过板面50微米，开窗面不允许有绿油帽
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②盘中孔

  热沉焊盘：SMT焊盘上有过孔，若为单面开窗，则须单面塞孔。若为双面开窗，则须EQ确认。
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  非热沉焊盘：一个SMT 焊盘上有导通孔且不超过 2 个，如果设计没有要求塞孔，则加工时应从焊盘另侧单面塞孔（阻焊）处理。如果有多于2 个的导通孔，要求作树脂塞孔并做表面镀铜工艺（POFV），如下图：
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③对于OSP、沉锡及沉银板，按一面盖油，一面开窗的方式制作（不掏曝光点），盖油面半塞孔制作。ERP备注：开窗面塞孔阻焊不能高出铜面，客户接受孔内藏药水孔铜被咬断开路风险

④成品板厚＞0.8mm的板塞孔不允许使用连塞带印的方式, 全塞孔和半塞孔需与表面阻焊印刷分开制作。
6. 阻焊、字符：
1） 安装孔和插件孔无阻焊开窗，加比盘大的阻焊开窗，不许孔内入油；

2） 阻焊油墨优先推荐：TAIYO PSR-2000、TAIYO PSR-4000、TAMURA  DSR-330、TAMURA DSR-2200、 NANYA LP-2G，台湾永胜泰R-500,炎墨SR-500(注：如果我司没有相应的油墨型号时，可以采用我司常规的油墨型号代替)铜面上的阻焊油墨厚度大于等于10微米，线角阻焊厚度最小5微米；阻焊厚度不超过焊盘高度35微米;
3） 字符上焊盘时，能移则移，不能移时允许残缺模糊；非二维码白油块盖单个焊盘时，允许掏开白油块避免白油上焊盘，如果白油块在整排器件孔上需与顾客确认是否允许削白油块；
4） BGA区域PAD之间必须要保证阻焊桥制作，若出现间距过小不能保证阻焊桥的，需要发出EQ和客户确认；如果SMD之间设计有阻焊桥的必须要保证阻焊桥，如果无法保证，需要与客户确认；
5） 尺寸3*3mm、3.5*3.5 mm或6*6 mm且在独立空白位置的为二维码白油块需满足厚度最小20微米，保证平整，且厚度均匀,不允许出现残缺、杂质污染和条纹等外观问题。
6） 对于白油块印在走线、过孔上面的，移位后需与客户确认
7） 字符油墨厚度：最大40μm

8）客户图纸设计有字符上焊盘和阻焊开窗的情况，可进行调整，调整后不能有歧义，如空间不够可进行删除，删除的信息需要在EQ确认单中体现。

7. 外形、拼板：
1） 外形公差：外形公差：非金属包边设计外形公差+/-0.1mm，金属包边设计外形公差+/-0.13mm；  

2） 金手指倒角（T:余厚），如没有特别说明，通用倒角范围：1.6mm 板厚，倒角角度30°，倒角深度0.95mm；
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PCI插槽位置金手指斜边规格须符合下图要求:
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Figure 5-5: PCI Add-in Card Edge Connector Bevel




PCI E插槽位置金手指斜边规格须符合下图要求:
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3） V-CUT标准需按以下执行：
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B）V-CUT的上下偏移值X≤4MIL. 、V-CUT 两拼板之间非零间距的，V-CUT 位置在两板正中间处理；
C）V-CUT开口角度公差+/-5度；

D) 所有V-CUT拼版方式的板卡，都必须严格按照客户原始文件制作，不得更改客户V-CUT间距
4） 对于有工艺边的单板，若板内未设计供定位使用的NPTH孔，允许在工艺边上增加相应NPTH孔。若没有工艺边，板内也未设计NPTH孔，则可使用其它可供定位使用的通孔；

5） 工艺边上铺铜时,需避开基准点,各层所铺铜皮边缘距基准点距离须≥5.0mm

6） 客户要求表面处理工艺为无铅喷锡工艺的，客户设计是桥连+邮票孔的，直接删除邮票孔制作，无需确认
7） 铺铜要求：内外层工艺边均需铺铜，工艺边及辅助边≥1.5mm的区域必须保留铜皮制作,桥连区域不允许铺铜
8. 其他：
1）翘曲度：
	单板
	备注

	板类型
	最大翘曲度
	板子的任意一个角翘起高度＜2mm

	无SMT板
	0.7%
	

	板厚＜1.6mm的SMT板
	0.7%
	

	板厚≥1.6mm的SMT板
	0.7%且最大弓曲变形量≤1.5mm
	

	混压板
	0.7%
	


2）树脂塞孔盖覆铜厚：最小6微米

9.  S7MD常规确认问题汇总：
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10. 顾客要求提供光绘和贴片文件(无需确认光绘，顾客订单中有特殊要求光绘确认的，也不用理会，按不确认处理)

11.为便于客户设计同事快速分辨待回复邮件，现统一邮件收件人称呼。
    例：
          工程确认邮箱为：

                       EQ@hikvision.com （张丽霞 13625810912） 

                       pcb@hikvision.com （徐惠英/陶宇飞/崔华杰）

                        EQ邮件主题上：称呼必须包含客户工程师名字，参考如下：
                        Dear 张丽霞//Dear 丽霞//你好，张丽霞等
预审部分：
1. 板材（无要求时）：
1 顾客认可的板材如下
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2 对于无铅喷锡，顾客没有特意用高TG时，请使用中TG材料（忽略我公司默认使用高TG材料规范，顾客接受带来的品质隐患）

2. 对于叠层结构中各介质厚度调整值超过1mil以上的必须与顾客确认；顾客无层间厚度要求时,层间介质厚度大于0.09MM
3. 预审注意：如无工程问题，也需发EXECL确认单给到客户，里面注明“此料号无工程问题，已经按照文件要求投料生产。”客户用于存档,同时回传叠层结构给客户存档,叠层需要勾选层压不可更改；
4. 厚铜板定义：指内外层完成铜厚≥3OZ的PCB板
CAM部分：
           1.BGA处要求:
(1) 尽量保证BGA处焊盘一样大,隐藏在铜面内的BGA焊盘可适当调整开窗大小

(2) BGA区域阻焊厚度不可超过焊盘高度1MIL

(3) BGA处内层过孔对应的隔离盘不允许加大

(4) BGA区域内层隔离盘间通道宽度需要大于等于原稿宽度的80%

           2.打叉板要求：

    预审指示中如果对叉板没有要求按如下标准：8拼板（含8拼）以下的打叉板中坏板单元数只允许1个，8拼板以上的坏板单元数只允许2个； 打叉板的接收数量最大不能超过订单总数的5%;不同打叉位置的拼板需分开包装

  3.ERP备注：

      PTH孔壁粗糙度≤30微米

   对于没有加UL标记的板，在终检备注：UL的type号

5. 字符工序备注：白油块偏位公差+/-8mil，白油块大小公差+/-0.2mm，不允许喷印和套印

注意：不允许喷印和套印的要求P7工厂备注，其他工厂不备注

6. 图纸要求：需提供有备注白油块（只需标注大小为3*3mm、3.5*3.5 mm或6*6 mm的白油块）中心到相对距离较远（不要选最近的）的Mark点或者定位孔（优先顺序：板内MARK点＞板内定位孔＞板边MARK点＞板边定位孔）的距离以及公差+/-8mil的图纸各生产。具体可参考下图
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7. 电测后要在板边划线

8. 电测参数：电压：250V，导通电阻20Ω，绝缘电阻10MΩ
FPC：
1. 刚柔结合板订单，预审材料使用上优先使用松下或者新杨材料，如松下或者新杨材料无法满足可以使用杜邦材料
2. 顾客要求提供光绘和贴片文件(无需确认光绘，顾客订单中有特殊要求光绘确认的，也不用理会，按不确认处理)

3.为便于客户设计同事快速分辨待回复邮件，现统一邮件收件人称呼。
    例：
          工程确认邮箱为：

                       EQ@hikvision.com （张丽霞 13625810912） 

                       pcb@hikvision.com （徐惠英/陶宇飞/崔华杰）

                        EQ邮件主题上：称呼必须包含客户工程师名字，参考如下：
                        Dear 张丽霞//Dear 丽霞//你好，张丽霞等
4.对于打叉板，顾客无特殊要求

5.FPC的拼板尺寸长度≤500mm,宽度≤200mm
6.翘曲度：
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AT ?
NG R: KA RZEL01mm, EREFRKELAZER.
1.22. SEAIINLSAF R ARIEB R A 22, @EE XXX AZEE, HlARET?
BIAGR: 1% (B BRI TRORARE) B,
1.23. STAEIINLSCAF o ORIE B2 KRR A 72, FUHE XXX AZETE, WS B AT?

2020-04-01 AR S, REBUEE LY %4





HIKVISION P8 AT A CEHERD) BOHOH: WIATT

NG R % (BN BB THE AR B,
1.2.4.  SEREDINLSCAR R B R T AL B, R XXX B HIE, 1 AR & AT 4T ?
NG R % (BN BB THE AR AEY 1.
1.2.5. 5% A ER A F T AL FEAAG R P4 G SRR B R XXX RS AR, TR 5 T ?
NG R % (BN BB THE AR AEY 1.
1.2.6. STAEIINLSCAFRELRGER A ZR/N, EH T HIFRGE Ty, @illde XXX AZEE,
BN AAT?
BN R % (BN BB TH AR ) B,
127, SBAINTXAFPREAEAAZE, BWEAAELLE0.075mm B, EHASE A
72
FINGR: #%+0.025mm &Fix.
128 StA LSO R LT, AT E LM R AR AE, B b A < 25um, 7
WA AT ?
FAG R MR EE<15um B,
1.2.9. StwElE/NEEE R A 3mil. fLIA A 2.5mil, HImAER AR, @i, @LLE 5
$57- 28/ 0.60mil, Fe#E DX 0.51mil =4, IEHHILZ B AT ?
NG R IR A ERBIE.
1230 SrRERRALE R

1211, SrEl R R EINE, BU% IPC-6012C class2 Frft & 4%, M & nl47?

FAER: RERKRF B IPC 3 HArER), Fi#k |PC-6012C class3 ArieEH; H
fib7= A% ORI BB THAR R E) Bi%, FHIRAMIEFREH I E AT SR 1PC-6012C
class2 tnifE.

E: |PC HIE K RTE MK BT R A ZE R
12120 S 2 AP Siade s il
ERTAF2 @

B e (PCB s B A S S R ) B
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HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

1.213. 5AH pane BEEREBEALILAE A ZNE0.05mm (W FED, (HTER R AR ERL
FLNEEAL, B R?
FINGR: drill BARAZZER N 2mil 1) PTH fLAEREL.

1.3.45FL3K

1.3.1. gerber SCAFFrAFAEAR A RO AR PE A R AL, @COR B ME— LI, TEEIAR SR AT ?
BIAEER: AL
1.32. gerber XA AAAEMARYE. ARFRSTIEE AL, ERREERILEIE, A2
LK
WINGER: ATCL
1.33. gerber CAFRAFEAEARRRVE . AHEL RS UARSS AL CGREBUTIED, 2 BSOS A — R L)
&, BN S AT ?
WINGR: FLLEE<0.1mm BRI L, 25 MK R AR IR
E: ERARRTHESIMI BRRAZERRN, WHEHMMARRYT.

2020-04-01 TR RS S, RERBEZE LY %6
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HIKVISIDN PCB J& H i (e % hRO RPN WEATT

B Poprier — |

| shalelafal

134, gerber SOk F7 PRI R P . AR LR I AL, REUUH SRR, S AT A7 2
Bikgi g wLl

135, gerber SCIFh 7 PERAL 4 PAD MFSIOBL S, FEBUKALES PAD BLlHEAL, 15k

RATATT?

NG R: FLm<2mil FITTRL, FL0W>2mil FIZTE MmN .

ARGV 2 YN NN

NEALZ

1.3.6. gerber XCAFHFA M, (HLPRAGALETI M AIEGAL, 2 BEIN S B3RS KA NPTH L
e, R EAAT?
BAGR: "W

2020-04-01 TR RS S, RERBEZE LY 87





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

137, gerber SCfEh panel [ SLAL S RIALEALEAS BN, R BUKHLE VRS RILE,
AR 47?

NG R: FLIm=<<2mil FATLL, FLIW>2mil FIZREMmEEIN .
drillo LLfmrins o =lagny

=12 |
=

2|2 e ¢ ||+ |

1.3.8.  gerber 3L drill 2 AR IRREAL, (HEESLZE PR M ARG L, SR drill )2 58RHAR
INEERMIREFL, HARAEFL 7 a4 drill J2 77 1A R HEfIE, BRI B AT ?
BAGR: "W

2020-04-01 TR RS S, RERBEZE LY %8 ;W





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

FLAIME, TS AAT?
WINGR: BA50 BRI

=11

1.3.10. gerber LA drill EHAEFRRMESLATIE, BT ETER TR ALEEI T,
BOHAREFL A RS B AL, TS A 4T ?
PG R: FTEZRBHTEILGE, DYMA%R R0.5mm 3] E A HilfE.

2020-04-01 TR RS S, RERBEZE LY %9 W





HIKVISION PCB J& H i (e % hRO RPN WEATT

o

1.3.100y 1A P A, AR TR X A L.omm il L, iE#AZ ST
BAGER: B, KA ET 5 M.
E: BLZARATE, FrdinrR s SIS A T 0.5mm.

1.3.12.09 1 BAGE N, B T2 X mm EAL5L, 5L S17?
MINGER: WU
E: IR AL AL S R RTHALA RESERE, BARRT T EBIR .

1.4 LRBR

1.4.1. TtHEN)Z gerber ST TEThEE PAD B FBR, BRI S AIAT?
NG R FE <20z ATLL, 418 =20z F3H.

2020-04-01 HEREMREER, RERBZEILY §T 10 |





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

]
[T
=

142 WAKBZFME AN Bmil, AR RIEH, LR R H) smil i,
LS 0472

NG R: AT

143, BURRBREA TR, BUURIERSEIE, A2 ST?
VN SR,
144 NTHREE RE, @ISR ATEA IR, SRR AT?
VN SR,
145 BraD6 RURTHERY X,y TBIIEEY sORIIRURE, R UUR I s RS, 1
A AT ?

BIANGR: WTCL, HEREFFHFARZ 3mm.

2020-04-01 TEREMREER, REZEILY H #11 W/





HIKVISION P8 AT A CEHERD) HHAAL ABATE

14.6. StE| L2 ERARIOCT S, EBURIERGIVE, 2 Rr7?

BN R: WL,
147, StEDG AR PR NPTH FLKIT, 4 7Ptk NPTH fLALEEG R, iURkes L1l
o 8mil EITHH, HHNE AT ?

WINGER: FLL.
1.4.8. StEJZEEZ AR K/NTCE M, EBGE IR, IETIAZ S AT ?

WINGER: FLL.
1.4.9. BEE 2R B BE NPTH A2 8mil, 2 771k NPTH FLALEEA R, UK A FL A4
8mil BT S i, AR A AAT?

BANGER: TR

Popview - 1
EH Pop

i
&
[
1=
&=

1.4.10. BtA] A EEEE LS ILMRERECN, AT Bk R R # WO K A JZREES PAD,
RJGHAM T 3mil A BB LR, BN A7 ?

NG R: JE BGA XIRALL, JFERFLEE<17mil i1 BGA XIRAT LA, JEFHFLEE=17mil
] BGA XIB4AM LR o

2020-04-01 HHEBMREEE, RERHZE LY 12 0L





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

1411, Stm ERFIESLXNIZERE PAD KRB FRVFIBOR, (E SEFRBERE #8 7fr B ™
LT HIAERE ), EVCEZBBORILAHIE, FHiA AT ?
WA R: IR IEEAMERT DL, BRI S50 B IA o

1.5. FifER

15.1. 5twl gerber SR OGE RUT R ST ARYI, 5 i& U T SR, R UOE 248 PR i
HfE, WA A AT ?
HINGR: A LL

152, 7l gerber SCHF PG AT B K A B SR AT, R UUE 24 MBI B,

R

2020-04-01 TEREMREER, REZEILY H 13 L





HIKVISION PCB LA ST (81D WA AT
MiNGR: WTLL

Lol § T3

15.3. ©iA] gerber X NPTH LA, @38 hntbfLA K Smil FIBGEIF &, EA
AT ?

NG R "TLL
1.5.4. 577 gerber UM [ —ALIRAE I o NS ARSE . o N AR T B 2R L AR, ERIUR
WIERIT & RST, RIEBGTERRE 3 BN S AT?

NG R : AR,

¥ ARRBHPEFERRERML, RIESmMERK—3E,

1.55. 5w gerber SCfF PTH FLIF G LLFLK LRSS, @GRS REHIE, EmIAZ S AT ?
WIAGER: WL

15.6. 5w gerber L1 SMD [HIFEA/N LR E IR, VOB EEIE, EHAEE T2
WA R: S RERRIR, TR R R BN .
H: @FRMEFUTER, FEF R RRHFIA

2020-04-01 WAL REER, KRBT #T %14 T





HIKV’SION PCB J& H i (e % hRO FRPH:  WEATT

il
l|:.:.'

H 'llll-l
[FT Y
I LI
I Sejemaew

I| II--I... '-l.

1.6. ¥R

1.6.1. 5w silkbotm ZHEMNA SMEAE, T #ILETSCFNERIE, EIAZSEAAT?
WINGR: T
1.6.2. 5iwl gerber i SMD [RIFER/D, VAR TR, @BIBOH TAAHFEIE, S 2N

BNGER: WL,
E: BRERFRRETERE T ER, ERXFRESRFER.

1.6.3. HAIFFTEFNE AN SRR ZF IR ES, #EIER ST ERINIAHIE, %
P EFR AL B R ZE A e — 8 EIA R B R4T?
FINGER: ATl

2020-04-01 R REEE, RERBZE LY 1 % 15 UL





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

1.6.4. BrRlEFRAEMR B, N T PRS0 ON PAD, @UUESE ERFRrae e fs . Ahk
B MERREIE, AR AIAT?

NG R: ATl

% BIMERK A =AEE L, REFSBIET 15mil BRERFUEMFIA,
PN R

e

1.6.5. BEHEIE TR B AKIT, R T B FRRERICEHR, EBOE S BRI, 15
W AAT?

BAER: ATl
1.6.6. StEIMDF S FAEES B ISR, 075 m AN R EHOR, gk
JRAGHIE, FOVFRGE AT E S, EA RS AT?

FINGR: ATRL

2020-04-01 HEREMREER, RERBZEILY §T 16 UL





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

- - o - L]

sl s o]B]a]

Close

1.6.7. SRR AT RRGRAE T AT H R, AR EIR IR, EBUEIT AT ER AT, TR RIA

L6.8. 5 AN KT B T e o, A UUHRIS T B S Sl $ 9T 4,
AT

BIAGER: AL

2020-04-01 TEREMREER, REZEILY H #17T W/





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

1.6.9. ©AEE TOP M4 AT BOT MFfNIET, Ml LiaaBT/ik. A%
AR, R TR R, AR B RIAT?

FINGR: ATRL
1.6.10. X} pitch 7y 0.4mm K UAR ) BGA XIKBiHFAHERT, N7 REHIR, X5 %%

= 5y

FCFTREA M, UK P AESONTEND A it 4 DN EATR . KEZ) 1~2mm, i5HAZ S

472
BkGER: AL

1.6.11. WP, SCFRFSCFLAMEE 2.07mil, [RIFER/DN, FRETCVEMH B . B
B3P Bk S, TEGR TS ok?
BAGER: "W

2020-04-01 TEREMREER, REZEILY H % 18 T





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

[
El
E
e =i
=
=
=]
Bl

1.7. B HHR K

1.7.1. HAEIS AZHI, pand EAMR “A”7 TIEEHE RS NS, 155 %02
NG R: NEFAFHPIR .
¥E: FARHBER pand ERIARIRA “F”7, #RiRA “A” KA RZEAFHBR .

I'-_—.|"I
ST chickaoss B thickeoss
rd
4| :
153"

1.7.2. 5tw V-CUT (2 B H# PCS [a]4A 3mil fIEEE, #ili% pand ZHI1E, fovFa: PCS R
ARSI, WIS AT 2

BIAGER: AL
1.7.3. SiA| LZAMONEM, AT BiESCARIE R, ERA S R2.0mm BIA S,

2020-04-01 TEREMREER, REZEILY H 19 7L





HIKVISIDN PCB J& H i (e % hRO RPN WEATT

WA AT ?

BIAGER: AL

W EETEIN, TMRA SR S5 5 BB
17.4. 57 panel [Z5MF 5 . PCS SME AW HEE S, 2 57 AR . PCS SMBBIE, il
RAAAT?

FAGR: ZRAE<2mil KWL, ZR7E>2mil BN

B PR
T kil
g Rl
E il
0 2|/
g Y
O 4
C |
I

1.75. $t#) panel JZER V-CUT £ 4 30~45° , i1 PCB AT V-CUT JJ % #l A 30+5°
AL V-CUT ik 30+5° 45, MR 172
BN R: AL

— R0 . 6+«/-0 1Tmm

< ol
V-ocut Detail
1.7.6. BiwH PCS 5 LZib%MAI E NI, CNC UM ok, #icE 44 TZush
¥, LRIEH PCS MAME M T8N, MR T2
BNER: "L

2020-04-01 HEREMREER, RERBZEILY §T 20 0L





47,39

HIKVISION PCB J& H i (e % hRO RPN WEATT

17.7. S=HE T2 EWNANESM, CNC AR MY, 2N A5 RO.8mm (117 M HIE,
B SAAT?

HINGER: "L

2020-04-01 TR RS S, RERBEZE LY %21 W





HIKVISION P8 AT A CEHERD)

B Popview - 1 =

Close |

RPN

SEIFAVAS

1.7.8. gerber TURMIFR AL B A B HGIE AR M E 1, HIBGE R & 5 7 AR R

RSN B it 5o 3 A AT AR AR O A 2
MINGER: WU

1.7.9. TALMFIE: FRRRBCA IR ALEERA b, LR R4 ?
MINGER: "W

2020-04-01 HEREMREER, RERBZEILY §T

22 7





HIKVISIDN PCB J& H i (e % hRO RPN WEATT

1.8. BEHPIA

1.8.1. A ERINZE5EHARE N 0.50z+plating, {H gerber t BGA Je£L R fE A /N TG,
FREIRS A B N Lamil FIE, SRS AT ?
NG R: SMNERTH U3oz+plating #I4E, BuimdER W EMTEER .

r

L1 P" 0. 5oziplating IITCIP
3.9 MIL L ]

L2 loz GND
47.8 NIL |

L3 loz vCC
3.9 MIL P 1

Ld [ ? 0.Soztplating BOTTOX

FERFARE . 1.6+/-0. 16MM

1.8.2. A ARMEAPIAZER, @i: <500hm 1% £50hm, >500hm % + 10%%E %,
THIIAR S AT ?

NG R: ATl
1.83. SEIEM R I CIET A BHPTE K, OSSO BT L 8 0 B J2 i A2 s PR AT 2K,
THIIAR AT AT?

FANGR: HEPEMIA<02mil, NMREEEMA<10% L, EEGIMER BIAE
&, Bl EARERN S BHNEEINT.
1.84. Sirl iR BIEA A B AR S A bR, EBGRFERRSIE, VR BE M A B BTk
RRE, IEIAR AT ?

NG R: ARl
1.85. 2. VURIEALNR, 2255 B B2 B BTk A5 % o 28 SR AR 2% 9 (1 +/-1mi 2

2020-04-01 TEREMREER, REZEILY H 23 L





HIKVISION P8 AT A CEHERD) BOHOH: WIATT

WIAGER: FIBL, RN, REEEARERFED.
1.86. 2. WZEREZ pp M2 545 it i+/-1mil ?
WIAGER: AIBL, EHMIA, REEEARERFED.

1.9.#7RK

1.9.1. N7 EGEH, WA EHN UL bR DIC, 1A S AT AT?
BNGER: "L
H: UL #3R & DIC NATINEZAE LR XA
1.9.2. NV EI) P, @EWAES AL BRI NI, ETIAE S RAT?
NG R AT
H: MEMETZY, BLZANRENESHEN, ATIEREAGX.
1.9.3. NV AEI) RN, EWAET AN B INART S, WA S RAT?
BNGER: "L
w: MEMETLZY, BLEARTEMESHEN, ATIESMAX.

1.10. HAh3k

1.10.1. 7 BIERE R, @WAENANE T2 EIE, EIAR ST ?
NG R AT
H: WANEEEEIEHIE, BT ROUBIT 6 R =5.0mm.
1.10.2. A TBIIEN V-CUT. &, IS TF, L T 2t M B R bsic, 18
W AAT?
WINGR: FLL
T HEMTER NSRS .
1.10.3. BtH] gerber BERIE I ARTERALLRSL, ARUURALZE A N 2 RIS IR, 1S fA
SR AAT?

WIAGER: AL

2020-04-01 TEREMREER, REZEILY H ¥ 24 |/





HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

1.104. SiEFAFE TR SN R PR A ZE “DS 7, @UELIEAREIE, AR ST ?
BNGER: "L

—. EEEMm

31 AT EQEIANSTE], 42t TAEGURME IR 2%, AL g — i LS R R, 3% 0E
PR R E N EE, T EIA.

3.2, BFXEE EATREE WA, W TREMIANZ%, REMRIE EQ [ & 1) —ik.

33. EQI#ZHH) gerber WAAHIMELIN, 5 e I E T AME U X LE I, DL AR %
BN B3 AR HERA T o

34, A XXX NFIREA, EQ ) Rl A [B] &1 LSRRG BLb AT M1 &

3.5, AN BRSO A BE IR I, R AR SRR B i s A AR BRI, T AR Y A
1) EQ 4 ifg REEAT WA -

3.6. LEETURISZZILLI L) #LEAE I ERIBH EQ, B MLEIT RIS MG .

3.7. F—RS EQ iR S i) 1) Bl [0 R S IR, A5 AT I8 SR R L AR Y, i RR
WHEPFE RS m

38. L] WHAUELF 2 VG SR B, 3 S N AR B0 5 5 HAH SC R AN S A R 2R )
A, IR AR AL

39. ZHEMNEMIN, EQ MIENFERERE 2, HHRHMEBIN, &b EH

HEERIVAE
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HIKVISION P8 AT A CEHERD) RO WINATT

3.10.  SCRYHER K )i FEAR SCHITE f IPC FIE S UL Ht i A A HE
— » o ue

A1, ZRTRAIARIE PR R A AR R, 2 DA SR A i A A D9, S T 38 P R ] R
BT o

42 AICMFEMTER: EHT M 2020 4F 04 A 01 BIFERHIHRE S, [HERL 547 BLZ i) 5%
BUIN AN 520
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